
证券代码：300706                            证券简称：阿石创      

福建阿石创新材料股份有限公司 

投资者关系活动记录表 

编号：2025-001 

投资者关系活

动类别 

 

□ 特定对象调研         分析师会议 

□ 媒体采访             业绩说明会 

□ 新闻发布会           路演活动 

 现场参观  

 其他 （深圳证券交易所“金融为民谱新篇，守护权

益防风险”走进上市公司-阿石创主题投教活动） 

参与单位名称

及人员姓名 

深圳证券交易所投资者服务部、中信建投证券以及投资

者 

时间 2025 年 3月 11 日 (周二) 上午 9:30-11:00 

地点 公司会议室 

上市公司接待

人员姓名 

副总经理、董事会秘书  孙 昊 

生产基地总经理  张科 

生产基地技术二部总监  苏百樱 

证券事务代表  谢文武 

投资者关系活

动主要内容介

绍 

 

一、参观公司临空生产基地 

二、对公司及所属行业的基本情况进行介绍 

三、投资者互动交流： 

Q1：公司 2024 年三季报营业收入同比增长 33%，

净利润同比下降 28%，方便就利润率下降分析相关原因

吗？ 

公司钒氮业务线因原材料波动引起生产成本提高

及下游行业需求不振，导致该业务出现亏损；同时，由

于部分新产线产品尚在验证和试销阶段，业绩尚未得到



释放。 

Q2：对比公司近三年的半年报，合金及金属材料营

业收入占比有较大提升，在该业务领域取得哪些重大进

展？是否还具备较大的发展潜力？ 

合金及金属材料营业收入提升主要是子公司三明

顶创恒隆钒氮业务，2023 年单产品线试产，2024 年全

线拉满生产，业绩提升迅速。 

公司将通过如下精细化管控，使得价格和毛利率结

构得到进一步优化：一是针对上游钒原材料优化采购策

略和供应链管理，有效降低原材料成本；二是公司积极

采取措施对下游客户进行集约管理，同时紧跟市场需求

动态，精准把握提升毛利的市场机会。 

Q3：公司生产的超高纯铜、钛、贵金属等产品在第

七代半导体市场中处于什么地位，发展趋势如何？ 

公司超高纯铜、钛、贵金属等产品已经逐步在第七

代半导体市场中开始渗透，2025 年将进一步发力。 

Q4：对比贵司近三年的半年报，蒸镀材料营收占比

显著下降，方便就该业务说明市场情况？是否有新决策

部署保护市场地位？ 

根据初步测算，2024 年度蒸镀材料细分市场仍保

持增长，但由于近三年溅射靶材、金属及合金产品营业

收入基数较大且增速高于蒸镀材料，导致蒸镀材料营收

占比存在一定相对减少。 

在业务方面，新能源汽车和医疗行业对红外激光雷

达、生物医疗等领域用蒸镀材料的需求增长，对公司蒸

镀材料的市场开拓有一定的促进作用。 

目前，在产品方面，公司已开发出适用于激光雷达

和生物医疗的多款产品，并通过技术工艺的提升解决了



下游客户多层膜耐侯性、薄膜均匀性等问题。另外，通

过内部产品工艺优化，使得产品在制造成本上有较强的

竞争优势。 

Q5：公司 2024 年度业绩预告中公司专项项目和终

端合作等研发投入大幅增加，可以就此展开介绍吗？ 

2024 年，公司持续加大研发投入，承接了各级重

大科研项目；同时与下游客户的合作进一步前置和升

级，开展了多个新型镀膜材料项目联合研发。 

Q6：公司转让全资子公司部分股权并增资实缴，将

其变更为阿石创先进材料有限公司，将会对公司经营带

来怎样的影响？ 

本次子公司引入的合作方具有专业工艺技术和管

理经验。该团队长期从事溅射靶材行业的研究、开发，

在特定新产品业务方面具有丰富的研发、生产和销售经

验。 

通过本次合作，有利于双方发挥各自优势，推动公

司在特定新产品业务方面进一步实现业绩突破。 

Q7：公司在小金属库存方面是如何管理的？是否有

开展对冲业务？ 

公司原材料包含小金属和贵金属材料。针对大宗商

品原材料，公司通过期现套期保值业务予以管控原材料

价格波动所引起的生产成本问题。 

同时，公司在原材料采购环节持续保持谨慎态度，

合理规划采购周期，与关键上游供应商形成了长期战略

合作默契，多措并举以降低原材料价格波动对产品成本

的影响。 

Q8：对标竞品公司，公司有什么技术优势？ 

公司与竞品公司在各自的领域均有着差异化的技

术优势；公司是平面显示领域的龙头企业，在平面显示

和光学光通讯行业拥有先进的技术优势和多年的行业



经验积累，也获得了下游客户对阿石创技术与产品的高

度认可。 

Q9：公司 2017 年开始导入应用于半导体行业的产

品，公司针对此方面是否有进一步的战略规划？ 

半导体产品从研发、验证到试订单和批量供货，时

间周期较长。公司近年以来持续对半导体产品研究开

发，积累了较丰富的产品技术和市场经验。现阶段，公

司正与客户积极对接推进市场，计划与镀膜设备厂商合

作开发新型靶材产品外，也同时致力研发超高纯金属、

合金靶材和细分应用靶材。 

Q10:公司财务费用在不断增加，在偿债压力、资金

链压力方面有什么对应举措？ 

公司财务费用增加主要源于对新领域和新产线资

金的持续投入，影响可控。公司将通过优化产品结构、

提升毛利率、调整客户账期及提高回款力度以及加强资

金管理等，确保公司业务稳步运行。 

附件清单（如

有） 
无 

日期 2025 年 3月 11 日 
 


